
大田区加工技術展示商談会2023
会場：大田区産業プラザ PiO

出展者募集概要

大田区企業の優れた「加工技術」を全国の大手・中堅企業にアピールし、
具体的な契約成立を図るための展示商談会です。
概ね従業員10名以下の規模の企業の皆様が出展者の半数以上を占め、短期

決戦の場として「１日限り」で開催しております。

日 時：令和５年９月８日（金）10：00～17：00

場 所：大田区産業プラザPiO １階 大展示ホール
東京都大田区南蒲田一丁目20番20号

募 集：100小間
※出展企業は選考により決定します。
選考の際は新規申込企業及び小規模企業（従業員規模10名以下）
を優先します。

対 象：加工技術をＰＲできる大田区の中小企業
（資本金の額3億円以下又は従業員300人以下）

技 術：旋盤・フライス・Ｍ/Ｃ・プレス・鈑金・研削・研磨・溶接・樹脂成形・
ゴム成形・放電・ばね・ワイヤーフォーミング・ガラス・レンズ・
セラミックス・熱処理・めっき・蒸着・表面処理・塗装・３Ｄプリンター・
ＭＩＭ・鋳造・ダイカスト・ロストワックス・その他

申込方法：①メールフォーム ②FAXによる申込書送付
※HPで出展規約をご確認の上お申し込みください。

https://www.pio-ota.jp/news/2023/03/kako.html

料 金：メールフォームでの申込の場合：20,000円（税込）
FAX送信での申込の場合：21,000円(税込)

※メールフォームでのお申し込みの場合は出展料が1,000円お得です。

締 切：令和５年５月８日（月）
※申込多数の場合、上記の日程より前に締切る可能性があります。
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